TUOTEKEHITYS JA TESTAUS

| N o .
E I e kt ro n I I ka n Tehokkuutta ja joustavuutta tuotekehitykseent Olosuhdetestaukseen keskittynyt tuotekehityslaboratoriomme tarjoaa
. Elektroniikan suunnittelupalvelut tehokkaan, aikaa ja kustannuksia saastavan tuotekehitysympariston.
« Elektroniikan tuotekehitysaikainen testaus
Laboratorio on suunniteltu vaativien ymparistéolosuhteiden hallinnan ja testauksen
3 K - te h d a s Toteutamme koko tuotekehitysprosessin ideasta tuotteeksi tai autamme asiantuntijana tuotekehitysymparistoksi ja laitteet IEC/MIL-standardien tai tuoteprojektikohtaisten ohjeiden
yksittaisissa projekteissa. mukaisille testeille. (Ei virallisesti sertifioitu.)

Varmistamme, etta tuotteesi on asianmukaisesti testattu ja tuotantoon sopiva ennen

sarjavalmistuksen aloittamista. JUOTOSAINE, PROSESSI JA LUOTETTAVUUS:

Testauspalvelut | Elektroniikkatuotanto | Tuotekehitys

Yhteistydssa kanssamme pysyt ajan tasalla! « Lampétilaprofiloinnit . Laafluntarkastusja raportointi: - Lu?tc.atsavut.lstestaus:
3D-tulostus I Koulutus - Juotospasta- ja aaltojuotostestit ° Rontgentarkastus IPC-A-610 o Tarinatestit IEC 60068-2-x
« Juotoskoneet: Soltec Quantis mukaisesti mukaisesti
Reflow- ja ERSA Ecoselect 2 > Visuaalinen tarkastus IPC-A-610  ° Lampdtilatestit ja [ampd-
selektiivijuotoskone ja Soltec mukaisesti tilashokit, IEC 60068-2-x
i Altium Designer -suunnitteluymparisto Delta Wave o Poikkileikkausanalyysit mukaisesti

Tuotantotesterisuunnittelu, esim. neulapedit ° Vetolujuustestit

Valomikroskooppi
tai SEM-kuvaus

L]
-
FLIR [Aampokamera 50 Hz
EMC emissiomittaus GTEM-kammio 30 MHz-2 GHz
EMC johtuvat hairiot 10 kHz-30 MHz
R&S ESPI3 RF -mittausvastaanotin

National Instruments & Labview -mittausvmparisto
[ testauskehitykseen

25 TR\
OLOSUHDETESTAUS: ==

RONTGENTARKASTUS:

1 Ymparistotestit + Matalat ja korkeat lampétilat Naemme pinnan alle, autamme Ioytamaan tuotteellenne
. "-(aorgggg”qe“ vaihtelu optimaalisen juotosprosessin nopeasti ja taloudellisesti:

- LAmposhokki (-70°C, +180°C)

Mekaaninen testaus - Tarina

Rontgentarkastuslaite, Feinfocus FXS-160.4 T.I.G.E.R
Laitteiston 400-kertainen suurennos ja 2 pym:n resoluutio yhdistettyna vankkaan kokemuk-

- Jyskytys seemme elektroniikan rontgenkuvauksesta mahdollistaa yksityiskohtien esille tuomisen
- Pudotus kokonaisuuden hahmottamiseksi.
Sahkoinen testaus . Toiminnallinen testaus Tarkastukset IPC-A-610 standardin mukaisesti. Piirilevyn juotoslaaturaportointi ja -seurantapalvelut.

- EMC-sieto ja EMC-hairiot

Elektroniikan 3K-tehdas



PROTO- JA SARJAVALMISTUS

Elektroniikan komponenttilevyt ja tuotteet

Joustavat ja nopeat valmistuspalvelut

Tarjoamme laadukasta ja nopeaa elektroniikkatuotteiden valmistuspalvelua. Asiantuntemuksella
seka ajanmukaisella ja joustavalla tuotantolinjalla pystymme vastaamaan uusien komponenttitek-
nologioiden tuomiin haasteisiin (mm. uBGA). Protokappaleiden ja piensarjojen valmistuksessa
voimme sopimuksesta ja tuotteesta riippuen taata jopa alle 3 vrk:n toimitusajan!

LAITTEISTO:

SMD-
valmistuslinja

Aaltojuotos

Selektiivijuotos

Korjausasemat

KOULUTUS:

Kysy raataloityja koulutuksiamme; aiheina esim. tuotteiden valmistus, juotostekniikat,

PROTO- JA SARJAVALMISTUS

- Pastan- ja liimanpainolaite, DEK 265 Horizon 03

- SMD-ladontakone Mycronic MY300LX-10

« Reflow-uuni Soltec Quantis | 62-A

- Dima Fineline SMFL200 -pintaliitosmanipulaattori

- Aaltojuotoskone Soltec Delta Wave

- Selektiivijuotoskone Ersa Ecoselect 2

KORJAUSPALVELU Esim. QFN 4x4mm - BGA 50x50mm.
- Korjausten jalkitarkastus rontgenilla
+ Metcal BGA 3592 - Korjausstensiilien suunnittelu
« Metcal APR-5000XLS . uBGA-asennus, -vaihto ja-uudelleenpallotus

laadunvarmistus, ESD-suojaus tai 3D-tulostus.

3D-PALVELUT

Ideointia, suunnittelua ja valmistusta

3D-SUUNNITTELU
Tarjoamme laaja-alaista suunnittelu- ja mallinnuspal-
velua.

3D-TULOSTUS

Tulostusmateriaaleina kaytéossamme on laaja valikoima
polymeereja ja komposiitteja. Valmistus joustavasti ja
nopeasti myos asiakkaan omista malleista.

3D-SKANNAUS
Meilta saa skannauspalvelua mittauksen,
laadunvarmistuksen ja takaisinsuunnittelun tarpeisiin.

LAITTEISTO:

3D-Tulostimet - MiniFactory Ultra
- Markforged Mark Two
- Brinter One
- Asiga PRO 4K
BCN3D Sigma R19

3D-skanneri . Creaform HandySCAN 307

Lue lisaa nettisivuiltamme!

Elektroniikan
3K-tehdas
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www.3ktehdas.com
www.xamk.fi/elektroniikan-3k-tehdas
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Elektroniikan 3K-tehdas
Laitaatsillantie 3

57170 Savonlinna

E-mail: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hannu Leinonen
TKI-yksikon johtaja
+358 50 309 8207

Tuotantopalvelut

Harri Reinikainen
Tuotantopaallikkd
+358 50 343 0656

Tuotekehityspalvelut

Rontgentarkastus ja vika-analyysit
Elmar Bernhardt

Testaus- ja suunnittelupaallikko
+358 50 370 7671

3D-palvelut

Mikko Nykanen
TKl-asiantuntija

+358 50 530 6751
mikko.t.nykanen@xamk fi
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